	
	台灣半導體產業協會
Taiwan Semiconductor Industry Association
	www.tsia.org.tw





【TSIA 新聞稿 114.10.9】
2025 TSIA年會將於10月23日假新竹國賓飯店盛大舉行！
《強化台灣半導體產業韌性，鞏固全球領導地位》
	
台灣半導體產業協會(TSIA)將於10月23日假新竹國賓飯店舉行2025 TSIA年會。面對國際局勢的迅速變化，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧化應用的擴增，促進產業的整體競爭力是大家共同努力的目標，今年主題聚焦「強化台灣半導體產業韌性，鞏固全球領導地位」，由理事長台積電侯永清資深副總經理暨副共同營運長主持，特別邀請和碩聯合科技童子賢董事長以「產業發展與世界局勢」為主題發表專題演講。同時規劃以「深化台灣半導體產業優勢，持續引領全球發展」為主軸之論壇，邀請國立陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成博士擔任主持人，聯發科技吳慶杉副總經理、臻鼎科技集團沈慶芳董事長、台積電柯宗杰資材管理處長、京元電子張高薰總經理、工研院蘇孟宗資深副總暨協理擔任與談貴賓，分享他們的寶貴經驗和見解。
[bookmark: _Hlk210392650][bookmark: _Hlk210393658]會中同時將舉行2025 TSIA半導體獎頒獎典禮，TSIA致力於人才培育及推廣多年，每年皆會選出對半導體研究有傑出表現之具博士學位之新進研究人員及博士生給予表揚與頒發獎金以資鼓勵。2025年TSIA半導體獎，具博士學位之新進研究人員得獎者如下：國立陽明交通大學資訊工程學系吳俊峯博士、國立成功大學電機系范銘彥博士。博士研究生得獎者如下：國立台灣大學重點科技學院元件材料與異質整合博士學位學程呂育誠同學、國立台灣大學光電工程學研究所林禹彤同學、國立陽明交通大學材料科學與工程學系林懷恩同學、國立成功大學電機系微電子所洪皓君同學、國立陽明交通大學前瞻半導體研究所徐承煒同學、國立中山大學材料與光電科學學系郭娟瑋同學、國立中山大學電機工程學系郭庭慈同學、國立清華大學電機工程系温戴豪同學、國立台灣大學電子工程研究所黃柏崴同學、國立陽明交通大學國際半導體產業學院楊宗穎同學，恭喜以上得獎者。其中國立中山大學材料與光電科學學系郭娟瑋同學、國立中山大學電機工程學系郭庭慈同學、為女性得主，近年女性研究者在半導體領域都有非常傑出的表現，期待能有更多的女性研究人員投入半導體研究。本會鼓勵年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰!
更多活動詳情請參考活動網站< https://www.tsia.org.tw/annual2025/index.html>。
TSIA誠摯邀請各界共襄盛局，出席參加半導體界最重要的年度盛會!!
2025 TSIA年會活動網站< https://www.tsia.org.tw/annual2025/index.html>
關於TSIA： 
台灣半導體產業協會成立於1996年，是一個以"關心產業發展"為出發點的民間團體，透過協會的活動凝聚業界對產業發展的共識，以促成競爭中的合作，提升整體產業競爭力並促進整體產業的健全發展。TSIA現有研發、設計、製造、封裝、測試、設備、材料等會員廠商約200餘家，所有會員廠商的加總營收，約占台灣整體IC產業鏈總產值的百分之八十六。更多資訊，請上www.tsia.org.tw 查詢。

新聞聯絡人：
台灣半導體產業協會 | 石英堂協理 TEL: 03-591-5574 | email : celia@tsia.org.tw

310新竹縣竹東鎮中興路4段195號53館802室  Rm.802, Bldg.53, 195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung, Hsinchu, Taiwan 310, R.O.C.
image1.png
TSIA




